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1.  概述 

XDT8203 是一款二通道手势与一通道入耳控制芯片，提供了三种手势的应

用；有别于市场 RFC 电容触控技术，XDT8203 设计了最新触摸检测电路与环境

自我校正技术，能适应各样的环境应用。XDT8203 不仅提供低功耗和宽工作电

压与高性价比芯片外，更能提供可视化灵敏度调整上位机软件，在产品开发初

期可使用此软件，让产品能更稳定。XDT8203 具有以下功能特点及优势： 

(1) 使用 GPIO 输出手势与入耳的辨识结果。 

(2) 可在有介质（如塑料、玻璃等）隔离保护的情况下实现触摸功能，安全性

高。 

(3) 应用电压范围宽，可在 2.0V-5.5V 之间任意选择。 

(4) 应用电路简单，外围器件少，加工方便，成本低。 

(5) 整合环境自我校正机制。 

(6) 超小型 DFN-8 封装。 

(7) 完善开发上位机软件工具，让产品更稳定。 

(8) 抗干扰特性好，芯片级ESD达±4KV,可各角度全方位的抗手机干扰，抗电机

杂波干扰。 

 
2. 功能描述 
当 TE 被触碰到则为入耳，此时 EAR 会置低位，反之则会回复高位。 

入耳后触摸 TK1 與 TK2 才会有手势反应，若退出入耳前 TK 有长按则会维持 TO = 0

直至 TK 放开。 

若 OP/INT 上电前置低位，将会进入波形模式 

除上述功能外,本产品会自动修正环境参数,若长按 20 秒,本产品会清除输出状态。 
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3. 封装及引脚说明 
 

3.1 引脚说明 

 

       TE 1    8 OP/EAR 
       

GND 2    7 TXD/TO 
       

TK1 3    6 CS 
       

TK2 4    5 VDD 
       DFN2*2-8 

 

管脚名称 输入/输出 功能说明 

TE 悬空 入耳输入脚 

GND 电源 电源负极 

TK1 悬空 触摸输入脚 

TK2 悬空 触摸输入脚 

VDD 电源 电源正极 

CS 输入 参考电容接入脚 

TXD/TO 输出 发送数据/触摸输出脚 

OP/EAR 输入/输出 选项输入脚/入耳输出脚 
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3.2 封装尺寸图 
    

   3.2.1 DFN2*2-8 
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4. 应用电路图 

注：当介质材料及厚度等差异较大时，可通过调整 VC 与 GND 之间的 C1

电容来调节触摸灵敏度。建议取值范围 10nF-80nF 之间,典型值 33nF(333),在此范

围内，电容值越大，灵敏度越高，电容值越小，灵敏度越低。 
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模式 1: 典型应用线路 
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模式 2: 典型应用线路 
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USB 转 UART 建议使用 CP2102 标准模块 

 
 
 
 

5. 电气特牲 

 
 
 

参数 典型值/范围值 单位 

工作电压 2.0V ~ 5.5V V 

工作电流 模式 1: 20 

(CS=33nF,VDD=3.3V) 

uA 

待机电流 模式 1: 3 

(CS=33nF,VDD=3.3V) 

uA 

输入高电平 0.8VDD V 

输入低电平 0.1VDD V 

芯片级 ESD 等级 4 KV 

工作温度 -20 ~ 70 °C 

储存温度 -50 ~ 125 °C 


